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董事會召開日期

晶門半導體有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2023年8月15

日（星期二）召開董事會會議，以（其中包括）考慮及審批本公司及其附屬公司截至
2023年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績，以及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命
晶門半導體有限公司

公司秘書
余俊敏

香港，2023年8月3日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生（行政總裁）；(b)非執行董
事－馬玉川先生（主席）、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－梁享英先
生、許維夫先生及陳正豪博士組成。


